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Gratis DFM/DFX (Design For Manufacturing)
Beurzen: HVE Nijmegen ESEF Utrecht

Design For X: Vanaf heden hanteert Contecto een nieuwe methode voor de
controle van uw ingestuurde PCBA design. Om dit te vieren zullen wij deze

methode in maart gratis aanbieden!
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Onze Design For X (DFX) methode is van grote meerwaarde voor de aspecten van het
design van een Printed Circuit Board Assembly (PCBA). Door de X variabel in te
zetten is door ons een methode ontwikkeld die alle relevante aspecten van een Printed
Circuit Board Assembly (PCBA) design controleert. Met deze methode kunnen wij elke
door u ingestuurde designtekening voorzien van een goede check;
reproduceerbaarheid, prijs en levertijd.


https://www.databadge.net/estc2020/reg/esf/?link=38c1fe2388681e1e6e79

Van 10 t/m 12 maart vindt het Health Valley Evenement weer plaats. Bij

het evenement wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen

en innovaties in de zorgsector.

We'll be there! Visit us at
Health §
Valley
[CONTECTO Event

10-11 - 12March

Making the difference in healthcare | www.healthvalleyevent.com

We nodigen alle professionals in de
gezondheidszorg,

gezondheidsinnovatie, onderwijs
& wetenschap, ondernemers en
overheidsfunctionarissen uit om hun
kennis en ervaring met ons te

delen. Bezoek HVE2020!

Ook vindt van 17 t/m 20 maart het maakindustrie-evenement ESEF Utrecht plaats.

Dé internationale vakbeurs voor toeleveren, uitbesteden, productontwikkeling en

engineering.

ESEF Maakindustrie is het
toonaangevende platform voor slimme
maakoplossingen waar samenwerkingen
ontstaan tussen toeleveranciers en
makers van innovatieve (eind)producten.
Registreer u via de afbeelding.
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Tot op de beurs!


https://www.healthvalleyevent.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merknaam&utm_content=algemeen&gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI__iVVaoS7gOVvfKLLaglmZFb2iuxN2c5F5EgE7nmhPG9CA4mey24BoC1oEQAvD_BwE
https://www.databadge.net/estc2020/reg/esf/?link=38c1fe2388681e1e6e79
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